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AeKnapupame Ha CBOA OTFTOBOPHOCT, Ye NPOAYKTbT:
Pagnob6opypnBaHe:
Mogen: TA-1633

OnwucaHve: MobuneH TenedpoH

CodTtyepHa Bepcua Ha pagnomogayna: 0.2409.17.10

MpepocTaBeHN akcecoapu 1 KOMMOHEHTU: aganTep, caywanku, 6atepus, USB kaben
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EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
EN 55032:2015+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 55035:2017+A11:2020

Be3sonacHocr

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

OkonHa cpega
EN IEC 63000: 2018

2014/53/EC:

ﬂpenopbKa Ha CbBeTa OTHOCHO OrpaHManaHe Ha eKCno3nymAaTa Ha HaCeJIEHNETO Ha eNeKTPOMarHnTHU noaeTa. OnuncaHunat no-rope

NPOAYKT OTroBapA Ha OCHOBHUTE U3NCKBAHWNA Ha C}'IeAHaTa(VITe) AMpeKTMBa(M)Z

CMEKTBLP
EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

EN 303 345-1V1.1.1 (2019-06)
EN 303 345-3V1.1.1 (2021-06)

EKCno3numua Ha pagmMoUyecToTHU

BbJ/IHU

EN 50360:2017

EN 62209-1:2016

EN 50566:2017

EN 62209-2:2010+A1:2019
EN 50663:2017

- [Ownpextuea 2014/53/EC oTHOCHO pagmocbopbxeHusTa: YneH 3.1a), 3.1b), 3.2

- aupekTtmea 2011/65/EU v cneaBawymnte gonbaHeHus, agupekTtmea Ha EU 2015/863 oTHOCHO orpaHu4yeHWeTO 3a ynotpebaTta Ha

onpeAeneHn onacHM BELLECTBA B eNEeKTPUYECKOTO U eIEKTPOHHOTO 0bopyaBaHe

Hotuduumpanust opraH (HanmeHoBaHue: cetecom advanced GmbH, NA: 0682) n3BbpLUM OLLEHKa Ha

CbOTBETCTBMETO CbraacHo npuaoxenue lll ot AnpektusaTta 3a pagnoobopyssaHe 1 nsgage ceptmuoukat 3a EC nscnessare Ha

™na (ped. N2: EU24-0110-01-TEC).
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